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Abstract (en)
[origin: WO9310540A1] The invention concerns sealing compounds which are easy to mould and easy to use and which contain an elastomer-
modified epoxy resin, preferably with an epoxy equivalent of 180 to 400, an epoxy curing agent and a filler, plus, optionally, an epoxy resin,
preferably with an equivalent weight of 100 to 250, and, optionally, an accelerator and/or coloring agent. The invention also concerns the use of such
sealing compounds to fill cavities.

Abstract (fr)
La présente invention concerne des masses de remplissage présentant des propriétés de traitement et d'utilisation avantageuses. Ces masses
contiennent une résine époxyde modifiée par un élastomère dont le poids équivalent d'époxyde peut aller de 180 à 400, un durcisseur époxyde
et une matière de charge, ainsi que, le cas échéant, une résine époxyde dont le poids équivalent peut aller de 100 à 250, et, éventuellement, un
accélérateur et/ou un colorant. L'invention concerne en outre l'utilisation de ces masses pour le remplissage d'espaces creux.
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